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Vorwort

Mikrosysteme nutzen heute in großem Umfang Nanostrukturen, um Sprünge in der Leistungsfähig-
keit oder gänzlich neuartige Funktionen zu erreichen. Viele innovative Ideen aus der universitären 
Forschung haben Eingang in die industrielle Umsetzung gefunden. Dies sollte Motivation sein, auch 
weiterhin Ideen für funktionale Nanostrukturen in Mikrosystemen zu erforschen und in Anwendun-
gen zu evaluieren. Der Workshop bietet die ideale Gelegenheit, Ideen und Konzepte vorzustellen und 
zu diskutieren. Unsere Keynotes präsentieren anschauliche Beispiele für eine erfolgreiche Transforma-
tion von Forschungsergebnissen in industrielle Anwendungen.

Für Unternehmen bietet der Workshop eine exzellente Gelegenheit, mit zukünftigen Kooperations-
partnern in Kontakt zu treten. Der Workshop bietet ausreichend Zeit für die Diskussion und 27 Bei-
träge laden zum Austausch ein. 

Das Vorwort möchte ich nutzen, um an Prof. Helmut Schlaak zu erinnern. Er hat den Fachausschuss 
und den zugehörigen Workshop von Anbeginn an als stellv. Leiter mit aufgebaut. Leider ist er in 
die sem Sommer viel zu früh verstorben. Wir möchten diesen Workshop nutzen und an seinen heraus-
ragenden Anteil am Thema Mikro-Nano-Integration – auch durch wegweisende Publikationen – 
erinnern. 

Wir werden Prof. Helmut Schlaak ein ehrendes Andenken bewahren. Er fehlt uns als Kollege, Freund 
und Ratgeber.

Prof. Martin Hoffmann
Lehrstuhl für Mikrosystemtechnik, Ruhr-Universität Bochum
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